
附件5
存储器“一条龙”应用计划示范企业
	产业链环节
	光存储
	快闪存储器

（3D NAND Flash）
	动态随机访问存储器

（DRAM）

	上游材料
	光存储材料
	广东紫晶信息存储技术股份有限公司
	——
	——

	
	封装材料
	——
	无锡海古德新技术有限公司
	无锡海古德新技术有限公司

	
	特种气体
	——
	青海黄河上游水电开发有限责任公司
	青海黄河上游水电开发有限责任公司

	
	晶硅材料
	——
	新特能源股份有限公司
	青海黄河上游水电开发有限责任公司

	生产设备制造
	广东紫晶信息存储技术股份有限公司
	上海微电子装备（集团）股份有限公司
	上海微电子装备（集团）股份有限公司

	设计、制造、封测或IDM
	设计
	——
	深圳忆联信息系统有限公司
	西安紫光国芯半导体有限公司，江苏时代芯存半导体有限公司

	
	制造
	
	江苏华存电子科技有限公司
	睿力集成电路有限公司

	
	封测
	
	——
	记忆科技（深圳）有限公司

	
	IDM
	
	浪潮电子信息产业股份有限公司
	——

	光存储制造
	广东紫晶信息存储技术股份有限公司
	——
	——

	制造工艺、服务平台
	——
	——
	中电海康集团有限公司

	下游应用
	计算机、手机、服务器等终端应用
	——
	北京京东尚科信息技术有限公司
	青岛海尔多媒体有限公司

	
	医疗、保险等行业的冷数据/归档存储应用
	平安科技（深圳）有限公司
	——
	——


存储器“一条龙”应用计划示范项目

	产业链环节
	光存储
	快闪存储器

（3D NAND Flash）
	动态随机访问存储器

（DRAM）

	上游材料
	光存储材料
	广东紫晶信息存储技术股份有限公司大数据安全云存储技术项目
	——
	——

	
	封装材料
	——
	无锡海古德新技术有限公司氮化铝陶瓷基板薄膜金属化

	
	特种气体
	——
	青海黄河上游水电开发有限责任公司用于芯片硅外延制造的三氯氢硅产业化研究

	
	晶硅材料
	——
	新特能源股份有限公司电子级高纯多晶硅产业化项目
	青海黄河上游水电开发有限责任公司电子级高纯多晶硅工艺系统升级改进项目

	生产设备制造
	广东紫晶信息存储技术股份有限公司大数据安全云存储技术项目
	上海微电子装备（集团）股份有限公司Memory晶圆自动缺陷检测设备
	上海微电子装备（集团）股份有限公司Memory先进封装光刻机

	设计、制造、封测或IDM
	设计
	——
	深圳忆联信息系统有限公司应用3D NAND Flash的消费级固态硬盘研制技术
	西安紫光国芯半导体有限公司高性能第四代DRAM存储器；
江苏时代芯存半导体有限公司年产10万片12英寸相变存储器芯片项目

	
	制造
	
	江苏华存电子科技有限公司存储主控芯片设计
	睿力集成电路有限公司长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目

	
	封测
	
	——
	记忆科技（深圳）有限公司高性能第四代DRAM存储器研制技术

	
	IDM
	
	浪潮电子信息产业股份有限公司浪潮自主可控全闪存储系统的开发与产业化推广项目
	——

	光存储制造
	广东紫晶信息存储技术股份有限公司大数据安全云存储技术项目
	——
	——

	制造工艺、服务平台
	——
	——
	中电海康集团有限公司新型高端存储器研发及产业化

	下游应用
	计算机、手机、服务器等终端应用
	——
	北京京东尚科信息技术有限公司京东服务器硬件定制化项目
	青岛海尔多媒体有限公司SIP（系统及封装）国产高性能第四代DRAM存储器数字电视SOC一条龙应用

	
	医疗、保险等行业的冷数据/归档存储应用
	平安科技（深圳）有限公司平安分布式云存储应用平台
	——
	——




